
                                            

六価クロム、PBB,PBDE 定量の前処理の際は、 

SPEX 製凍結粉砕機を御活用下さい 
 

高分子材料中や電子材料の PBB と PBDE の定量、比食法による六価クロム定量を行う際は 

前処理の手段として液体窒素による凍結粉砕が最も推奨されています。（国際規格 IEC62321 より抜粋） 

 

 
             電子基板/部品の粉砕例 

                          

                              
 

RoHS 規制の分析前処理（蛍光 X 線サンプル生成、ICP 分析溶解抽出前処理, 

GC-MS 前処理等）で御使用いただけます             



 ■■■   製製製品品品バババリリリエエエーーーシシショョョンンン 

                          
                                                            

 

 

 

 

 

 

■■■   サササンンンプププルルル粉粉粉砕砕砕例例例 

   

   

   

   

                                                      (参考) 

■■■   サササンンンプププルルル対対対象象象例例例   

プラスチック・樹脂・ポリマー等   

■■■   粉粉粉砕砕砕用用用途途途例例例   

・ICP 分析の溶解前処理 ・生体試料の DNA／RNA 抽出前処理 

・蛍光 X 線分析サンプル成型前処理 ・RoHS／ELV 規制での電子部品の分析前処理 

・アスベスト分析の前処理 ・GC-MS 分析前処理 
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サンプル 形状 重量（g） 粉砕時間
IEC 規定の粒度 

（μm） 

粉砕後の粒度 

（μm） 

ポリエチレン 10mm 片 1 2 分 100 75

ポリプロピレン 繊維状 1.5 3 分×2 回 (200) 150-75

テフロン 2mm テープ 3 2 分×2 回 (250) 150


